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Layer 1 100um 250um

Layer 2 75um 275um 550um

Layer 3 100um 550um

Layer 4 75um 550um

Layer 5 75um 250um 550um

Layer 6 75um 275um
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Layer 1 100um 100um 100um 100um 100um 200um 125um 150um 125um 150um

Layer 2 100um 100um 100um 100um 100um 200um 125um 150um 125um 150um

Layer 3 100um 100um 100um 100um 100um 200um 125um 150um 125um 150um

Layer 4 100um 100um 100um 100um 100um 200um 125um 150um 125um 150um

Layer 5 75um(*) 75um(*) 75um(*) 100um 100um 200um 125um 150um 125um 150um

Layer 6 75um(*) 75um(*) 75um(*) 100um 100um 200um 125um 150um 125um 150um

(*) 75um apply under 0.5mm pitch BGA, otherwise 100um 


